
53

かながわバイヤーズ・ガイド 2019

公益財団法人 神奈川産業振興センター

製
缶
・
板
金

か な が わ バ イ ヤ ー ズ・ガ イド　2018

55 公益財団法人 神奈川産業振興センター

お客様に「安心と満足」をお届けします
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板金の設計・加工から塗装まで
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分析機器の筐体
（塗装、シルクまで一括受注）

映像関連機器の筐体
（塗装、Assy まで一括受注）

半導体製造装置の筐体
（塗装、Assy まで一括受注）

昭和14年 10月
2,400万円
内田　健一郎
40人
厚木市上依知3021
代表取締役　内田　健一郎
046-285-1121
046-285-2861
ken-u@uchida-ss.co.jp
http://www.uchida-ss.co.jp/

創業以来板金一筋、長い歴史に裏打ちされた確かな
技術で『お客様に必要とされる』ものづくりを続け
ています。
溶接技術を必要とする筐体制作においては、お客さ
まより高い評価をいただいています。
塗装設備も社内に完備しており、板金加工から塗装
まで一貫生産しています。

空調機器メーカー、工作機器メーカー、
半導体製造装置メーカー、分析測定機器メーカー　
他

キーワード

産業機器向け板金部品（筐体やフレーム、カバーなど）

■ 精密板金
■ 一貫受注可
（設計～板金加工～表面処理～組立）
■ ISO9001/ ISO14001

取得済み

■かながわ中小企業モデル工場
■ ISO14001：2004　■ ISO9001：2008各種認証・認定・資格

機械設備一覧
設備名 能力 台数 設備名 能力 台数

タレットパンチプレス（EMZ3510NT） 300N 1219×2438 1 ボール盤（BT-13RL他） M2～M30 4
レーザーパンチ複合機（ACIES2510T） 4KW 1219×2438 1 バリトリ機（DG-610他） 600巾 2
材料自動倉庫（MARS1048） 10段 ×6列 1 NCブレーキプレス（HG1003ATC他） 1500N×3000mm他 6
シャーリング（リターンコンベア付） t6×W2560 1 テーブル式スポット溶接機（TS-108） 1000×2000 2
CO2 レーザ加工機（ML-2512HVP-40CF） 4000W×1219×2438 1 スポット溶接機（YR-700SH他） 50～80KVA 5
パワープレス（小宮山） 1250N 1 TIG 溶接機（WXIII 300A他） 220V　他 6
NCセットプレス（SP-30Ⅱ） 300N 1 CO2 溶接機（YM-350AAII 他） 220V　他 6
クリンチングプレス（HP-618） 54N 1 NCスタッド溶接機（GUNMAN 1000Ⅱ） 1000×1100 1
コーナーシャー（CS-220） t3.2×250mm 1 スタッド溶接機（DI-8M） M3～M8 1
NCタッピング（CTS-600） 2軸 ×M6 1 塗装ブース（固定炉） 2000×2000×2000 1
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株式会社 内田製作所

板金の設計・加工から塗装まで
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■ 一貫受注可
　 （設計～板金加工～表面処理～組立）
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　 取得済み
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創業以来板金一筋、長い歴史に裏打ちされた確かな 
技術で『お客様に必要とされる』ものづくりを続け 
ています。
溶接技術を必要とする筐体製作においては、お客さ 
まより高い評価をいただいています。
塗装設備も社内に完備しており、板金加工から塗装 
まで一貫生産しています。

産業機器向け板金部品（筐体やフレーム、カバーなど） 空調機器メーカー、工作機械メーカー、
半導体製造装置メーカー、映像関連機器メーカー　
他

設備を有効に活用して省力化に成功 映像関連機器の筐体
（塗装、Assyまで一括受注）

半導体製造装置の筐体
（塗装、Assyまで一括受注）

機械設備一覧
設備名 能力 台数 設備名 能力 台数

タレットパンチプレス（EMZ3510NT） 300N 1219×2438 1 ボール盤（BT-13RL他） M2 〜 M30 4
レーザーパンチ複合機（ACIES2510T） 4KW 1219×2438 1 バリトリ機（DG-610他） 600巾 2
材料自動倉庫（MARS1048） 10段×6列 1 NCブレーキプレス（HG1003ATC他） 1500N×3000mm他 6
シャーリング（リターンコンベア付） t6×W2560 1 テーブル式スポット溶接機（TS-108） 1000×2000 2
CO2レーザ加工機（ML-2512HVP-40CF） 4000W×1219×2438 1 スポット溶接機（YR-700SH他） 50 〜 80KVA 5
パワープレス（小宮山） 1250N 1 TIG溶接機（WXIII 300A他） 220V　他 6
NCセットプレス（SP-30Ⅱ） 300N 1 CO2溶接機（YM-350AAII他） 220V　他 6
クリンチングプレス（HP-618）54N 1 NCスタッド溶接機（GUNMAN1000Ⅱ） 1000×1100 1
コーナーシャー（CS-220） t3.2×250mm 1 スタッド溶接機（DI-8M） M3 〜 M8 1
NCタッピング（CTS-600） 2軸×M6 1 塗装ブース（固定炉） 2000×2000×2000 1

▪ISO9001: 2015　▪ISO14001: 2015


